塑料模具工程项目各模块竞赛流程

   参照世界技能大赛，此次全国选拔赛不设选手准备时间，选手在数控加工前有10分钟的设备检查时间，如发现数控设备参数有修改的应立即向裁判员提出。如选手要修改数控设备参数必须向裁判员提出申请并经裁判长同意后方可修改，并应在加工后恢复至原参数，否则取消该选手的参赛资格。第一场选手加工结束后有10分钟设备清理、数据删除时间；第二场选手在其结束后再进行10分钟的数据拷贝和设备检查。

模具设计（CAD）与填写评分表，数控编程（CAM）
1、裁判员在竞赛前10分钟向现场裁判长领取各自执裁选手的试卷、设计现场记录表和评分表，并在赛前5分钟下发。

2、选手填写评分表的时间含在模具设计90分钟之内。

3、设计模块（90分钟）结束时由裁判员将选手的模具设计拷贝到U盘（另需1个备份），由选手填写设计现场记录表，再由选手和裁判员共同确认签名。最后现场裁判将U盘和设计现场记录表上交裁判长并封存。

4、第二批选手在数控编程环节后由现场裁判将其数控编程的文件拷贝至机床电脑，整个过程应由选手全程确认。

5、第三批选手在第一天的数控编程环节后由现场裁判将其数控编程的文件拷贝至U盘（另需1个备份）再上交裁判长封存；第二天开始加工时再从裁判长处领取拷贝至机床电脑，整个过程应由选手全程确认。

6、在编程时间段选手不得做其它模块的事情。

模具数控加工（CNC），研磨、抛光、装配等钳工加工
   模坯组件在选手检录时抽签选取。由现场裁判对选手加工过程中出现的安全操作及违规现象进行记录，并在加工结束时由选手进行签名确认。

第一批选手在数控编程后可直接开始数控加工。

2、选手在数控加工时可进行编程操作，也可在机床旁边使用电动工具、气动工具进行研磨、抛光等工作，但不准离开加工区域。

3、第一批和第三批选手数控加工完成后不用上交工件进行封存，10分钟清理加工区域（卫生、工具及删除加工数据）后转场至装配区即可直接进入装配环节。

4、因第一批选手在第二天试模，在模具装配完成后应上交完整的模具；第二天试模时再签名领取模具进行试模；试模结束应将模具连同塑料产品上交签名并封存。整个过程在裁判长、现场裁判长和裁判员监督下完成签名确认及封存工作。

5、因第二批选手在第二天才能装配，所以需在数控加工完成后上交所有零部件；第二天装配时再签名领取模具零部件进行装配及试模；试模结束应将模具连同塑料产品上交签名并封存。整个过程在裁判长、现场裁判长和裁判员监督下完成签名确认及封存工作。

6、第三批选手数控加工、模具装配、试模在同一天进行，只需在试模结束将模具连同塑料产品上交签名并封存。整个过程在裁判长、现场裁判长和裁判员监督下完成签名确认及封存工作。

模具调试 与塑件品质控制
试模前由技术员预热注塑机，并用旧模具试射调整好相关参数；

试模时间为30分钟，从选手将模具装上模架开始计算时间，选手可在此时间内选择推荐注射参数或自行给定注射参数进行试射；选手认为正确后，应向裁判示意开始计数，裁判开始记录（此时只允许注射10次）并评分。
特别注意：如选手末向裁判示意开始计数，则此前试模出的塑件不作计分。

3、试模结束后选手应将模具上交，并签名确认。

第一批选手竞赛流程：

 7月24日：

   7:30      检录，抽签领取毛坯；

7:30～7:40   检查计算机、设备、参数是否正常；

7:40～9:10   模具设计；

9:10～9:20   拷贝设计数据，填写设计记录表；

9:20～10:20  数控编程

10:20～12:00  数控加工

12:00～12:30  中餐

12:30～14:50   数控加工

15:00～18:00  研磨、抛光、装配（需上交赛件封存）
7月25日：

10、   8:00      开始试模（试模后拆卸模具上交封存）

第二批选手竞赛流程：

 7月24日：

1、12:00～12:30  中餐；  

2、    12:30     检录，抽设计签、领取毛坯；

3、12:30～14:00  模具设计；

5、14:00～14:10  拷贝设计数据，填写设计记录表；

5、14:10～15:10  数控编程

6、15:10～15:20  检查设备是否正常，拷贝数据；

7、15:20～19:20  数控加工（需上交赛件封存）
7月25日：

   8:00      检录；

9、8:00～11:00    研磨、抛光、装配
 11:00      开始试模（试模后拆卸模具上交封存）
第三批选手竞赛流程：

7月24日：

1、12:00～12:30  中餐；  

2、    15:30     检录，抽设计签；

3、15:30～17:00  模具设计；

4、17:00～17:10  拷贝设计数据，填写设计记录表；

5、17:10～18:10  数控编程

6、18:10～18:20  拷贝编程数据

7月25日：

7、   7:30       检录，抽取毛坯；

8、7:30～7:40    检查设备是否正常，拷贝数据；

9、7:40～11:40   数控加工

10、11:50～12:20  中餐； 

11、12:20 ～15:20    研磨、抛光、装配
1、、  15:20       开始试模 （试模后拆卸模具上交封存）

因第三场选手是第二天加工，如编程时间段允许加工则对第三批选手不公平，所以规定在编程时不得做其他模块的事





